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一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2023年中国印制电路板行业市场运营态势及投资前景预测报告》
涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更
辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业
竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威
数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到
微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.huaon.com//detail/323967.html

报告价格：电子版: 9000元    纸介版：9000元    电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美
观。
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二、报告目录及图表目录

2010年，随着中国等新兴经济体PCB行业率先从金融危机的影响中恢复增长，各个国家和
地区PCB产业相继止跌回升，当年全球印制电路板行业总产值达到524.68亿美元，较上年增
长27.3%。根据Prismark的统计及预测，2011年全球PCB产值达到554.09亿美元，较2010
年增长5.6%，虽然受欧美经济持续疲软、全球经济恢复低于预期的影响，2012年全球PCB
产值较上年下滑2.0%，至543.10亿美元，但是据预计，2012-2017年期间，全球PCB产值
将保持年均复合增长率3.9%的速度稳定增长，在2017年整体规模将有望达到656.54亿美元
。2009-2017年全球PCB行业发展情况及未来趋势
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据
库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场
调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主
要来自于各类市场监测数据库。 报告目录： 第一章印制电路板制造行业概述.20第一节印制
电路板制造行业概况.20一、印制电路板简介.20二、印制电路板基本组成.20三、印制电路
板产品分类.21四、印制电路板生产流程.21第二节印制电路制造产业链简介.22第三节印制
电路制造产业链上游分析.22一、玻纤纱/布市场情况分析.22（一）玻纤纱/布市场供给分析.
22（二）玻纤纱/布生产分布分析.23（三）市场价格影响因素.24二、环氧树脂（EP）市场
情况分析.25（一）环氧树脂（EP）概况分析.25（二）环氧树脂（EP）生产情况.25（三）
环氧树脂（EP）消费分析.25三、铜箔市场情况分析.26（一）铜箔生产供应情况.26（二）
铜箔市场需求分析.27（三）铜箔行业发展特点.28四、覆铜板市场情况分析.28（一）覆铜
板市场发展状况分析.28（二）覆铜板材料成本构成分析.29（三）覆铜板行业发展特点分析.
29（四）覆铜板行业发展对策建议.29第四节印制电路制造产业链下游分析.30一、消费电子
.30二、计算机.30三、通信设备.30四、工业控制及医疗仪器.30五、汽车电子.31六、国防及
航天航空.31第二章世界印制电路板市场发展分析.32第一节世界印刷电路板产业发展分析.3
2一、印制电路板制造发展历程分析.32二、世界印制电路板产业规模分析.34三、全球PCB
配套行业产业规模.34（一）PCB设备市场规模分析.34（二）PCB外形加工设备规模.35（
三）PCB检测设备市场规模.36（四）PCB辅助材料市场规模.36四、世界PCB产业竞争格局
分析.37（一）世界PCB产业总体竞争格局.37（二）世界PCB生产基地转移分析.37第二节
世界PCB领先企业在华布局分析.38一、奥地利科技与系统技术股份公司（AT&S）.38（一
）企业基本情况概述.38（二）企业产品应用领域.39（三）企业经营情况分析.39（四）企
业在华投资分析.39二、MULTEK公司.40（一）企业基本情况概述.40（二）企业产品应用
领域.40（三）企业在华投资分析.42三、惠亚VIASYSTEMS集团.43（一）企业基本情况概
述.43（二）企业产品应用领域.43（三）企业经营情况分析.43（四）企业在华投资分析.44
四、森米纳集团（sanmina-SCIcorporation）.44（一）企业基本情况概述.44（二）企业产
品应用领域.44（三）企业经营情况分析.44（四）企业在华投资分析.45五、日本希门凯公
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司CMK46（一）企业基本情况概述.46（二）企业产品应用领域.47（三）企业经营情况分析
.47（四）企业在华投资分析.48六、韩国大德电子公司（DaeDuckGDS）.49（一）企业基
本情况概述.49（二）企业产品应用领域.50（三）企业经营情况分析.50（四）企业在华投
资分析.50七、日本名幸集团.50（一）企业基本情况概述.50（二）企业产品应用领域.51（
三）企业经营情况分析.51（四）企业在华投资分析.52八、瀚宇博德股份有限公司.52（一
）企业基本情况概述.52（二）企业产品应用领域.54（三）企业经营情况分析.55（四）大
陆市场投资分析.55九、台湾欣兴电子股份有限公司.55（一）企业基本情况概述.55（二）
企业产品应用领域.56（三）企业经营情况分析.57（四）大陆市场投资分析.58 第三章中国
印制电路板行业发展分析.59第一节印制电路板行业发展政策环境.59一、印制电路板行业监
管体系.59（一）行业主管部门.59（二）行业自律组织.59二、印制电路板产业政策透析.59
（一）《电子信息制造业“十三五”发展规划》.59（二）《电子基础材料和关键元器件“十三
五”规划》.60（三）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2014年度）》.61（四
）《鼓励进口技术和产品目录（2014年版）》.62三、印制电路板行业标准化分析.62第二节
印制电路板行业发展状况分析.63一、印制电路板制造行业发展概况.63二、印制电路板产品
寿命周期分析.63三、印制电路板产品市场需求分析.64四、印制电路板行业产品结构分析.6
4第三节中国印制电路板市场规模分析.65一、印刷电路板行业产值规模分析.65 综观PCB产
业近十年来的发展，中国因内需市场潜力与生产成本低廉等优势，吸引外资纷纷进驻，促使
中国印制电路板产业在短短数年间呈现爆炸式增长，近五年来中国印制电路板产业已成为全
球最大的印制电路板生产地区。2012年我国印制电路板行业实现总产值216.36亿美元，根
据Prismark预测，2012-2017年中国PCB行业仍将保持增长趋势，在全球的市场地位也将继
续提升，中国PCB产值年均复合增长率可达6%，高于全球平均水平2.1个百分点，到2017年
总产值可达到289.72亿美元，占全球比例上升至44.13%。2010-2017年中国PCB产值
二、印刷电路板配套产业规模分析.65（一）PCB设备市场规模分析.65（二）PCB外形加工
设备规模.66（三）PCB检测设备市场规模.66（四）PCB辅助材料市场规模.67第四节印制
电路板市场SWOT分析.67一、市场优势分析.67二、市场劣势分析.68三、市场机会分析.68
四、市场威胁分析.69第五节印制电路板行业市场竞争分析.69一、印制电路板行业竞争格局.
69（一）现有企业间竞争.69（二）潜在进入者分析.69（三）替代品威胁分析.70（四）供
应商议价能力.70（五）客户的议价能力.70二、印制电路板行业集中度.71（一）产业集中
度.71（二）区域集中度.71（三）市场集中度.71三、本土企业竞争力分析.72第四章2014-2
016年中国印制电路板行业经济运行分析.73第一节2014-2016年中国印制电路板制造业发展
分析.73一、2014年印制电路板制造业发展概述.73二、2015年印制电路板制造业发展概述.7
4三、2016年印制电路板制造业发展概述.77第二节2014-2016年印制电路板行业经济运行状
况.78一、印制电路板制造业企业数量分析.78二、印制电路板制造业资产规模分析.80三、
印制电路板制造业销售收入分析.83四、印制电路板制造业利润总额分析.85第三节2014-201
6年印制电路板制造业运营效益分析.88一、印制电路板制造业盈利能力分析.88二、印制电
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路板制造业的毛利率分析.89三、印制电路板制造业运营能力分析.91四、印制电路板制造业
偿债能力分析.92第四节2010-2016年印制电路板制造业结构特征分析.94一、印制电路板制
造企业经济类型分析.94（一）国有印制电路板制造企业指标分析.94（二）集体印制电路板
制造企业指标分析.95（三）股份制印制电路板制造企业的指标.96（四）股份合作印制电路
板制造企业指标.98（五）私营印制电路板制造企业指标分析.99（六）外资印制电路板制造
企业指标分析.100二、印制电路板制造企业规模结构分析.102（一）大型印制电路板制造企
业指标分析.102（二）中型印制电路板制造企业指标分析.103（三）小型印制电路板制造企
业指标分析.104三、印制电路板制造业区域结构分析.106（一）东北地区印制电路板制造业
分析.106（二）华北地区印制电路板制造业分析.107（三）华东地区印制电路板制造业分析
.108（四）华中地区印制电路板制造业分析.109（五）华南地区印制电路板制造业分析.110
（六）西南地区印制电路板制造业分析.111（七）西北地区印制电路板制造业分析.112 第
五章中国印制电路板细分市场发展分析.113第一节印制电路板细分行业发展分析.113一、印
制电路板行业细分结构.113二、印制电路板细分行业特征.114（一）PCB样板行业特征分析
.114（二）小批量PCB行业特征.115（三）大批量PCB行业特征.116第二节印制电路板主要
细分产品分析.117一、FPC（柔性电路板）.117（一）基本情况介绍.117（二）产品特点分
析.117（三）产品分类情况.117（四）重要应用领域.118二、HDI119（一）基本情况介绍.1
19（三）产品特点分析.119（三）重要应用领域.119（四）产品市场前景.119三、高多层板
.120（一）基本情况介绍.120（二）重要应用领域.120（三）产品优势分析.121四、3G板.1
21（一）基本情况介绍.121（二）重要应用领域.121（三）产品优劣分析.121五、光电板.1
22（一）基本情况介绍.122（二）重要应用领域.122（三）产品优势分析.122六、铝基板.1
23（一）基本情况介绍.123（二）产品特点分析.123（三）重要应用领域.124 第六章2016
年印制电路板主要应用领域市场分析.125第一节印制电路板下游应用结构分析.125第二节手
机行业PCB应用分析.125一、手机产业发展分析.125二、智能手机发展分析.126三、手机P
CB产值规模.127四、手机PCB的供应商.128五、手机PCB需求分析.128六、手机PCB需求
潜力.129第三节液晶电视行业PCB应用分析.129一、液晶电视产业现状.129二、液晶电视P
CB的供应商.131三、液晶电视PCB需求分析.131四、液晶电视PCB需求潜力.131第四节数
码相机行业PCB应用分析.132一、数码相机产业现状.132二、数码相机PCB的供应商.132三
、数码相机PCB需求分析.133四、数码相机PCB需求前景.133第五节计算机行业PCB应用分
析.134一、计算机产业发展分析.134二、笔记本电脑发展分析.134三、计算机PCB产值规模
.135四、计算机PCB的供应商.135五、计算机PCB需求分析.136六、计算机PCB需求潜力.1
36第六节通信设备行业PCB应用分析.138一、通信设备产业现状.138二、通信设备PCB特征
分析.139三、通信设备PCB的供应商.139四、通信设备PCB需求分析.139五、通信设备PCB
需求前景.140第七节汽车电子行业PCB应用分析.140一、汽车工业产业现状.140二、汽车电
子PCB特征分析.141三、汽车电子PCB产业规模.142四、汽车电子PCB的供应商.142五、汽
车电子PCB需求分析.143第七章2008-2016年中国印制电路板进出口状况分析数据监测分析
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.144第一节四层以上的印刷电路进出口分析.144一、四层以上的印刷电路进口分析.144（一
）四层以上的印刷电路进口数量分析.144（二）四层以上的印刷电路进口金额分析.144（三
）四层以上的印刷电路进口来源分析.145（四）四层以上的印刷电路进口均价分析.145二、
四层以上的印刷电路出口分析.146（一）四层以上的印刷电路出口数量分析.146（二）四层
以上的印刷电路出口金额分析.146（三）四层以上的印刷电路出口流向分析.147（四）四层
以上的印刷电路出口均价分析.147第二节四层以下印刷电路零件进口数据分析.148一、四层
以下的印刷电路进口分析.148（一）四层及以下的印刷电路进口数量分析.148（二）四层及
以下的印刷电路进口金额分析.148（三）四层及以下的印刷电路进口来源分析.149（四）四
层及以下的印刷电路进口均价分析.149二、四层及以下的印刷电路出口分析.150（一）四层
及以下的印刷电路出口数量分析.150（二）四层及以下的印刷电路出口金额分析.150（三）
四层及以下的印刷电路出口流向分析.151（四）四层及以下的印刷电路出口均价分析.151
第八章2016年中国重点区域印制电路板行业竞争力分析.153第一节长三角地区印制电路板
竞争力分析.153一、上海市印刷电路板市场发展分析.153（一）PCB发展环境分析.153（二
）PCB产业现状分析.153（三）PCB市场竞争分析.154（四）PCB需求潜力分析.155二、江
苏省印刷电路板市场发展分析.155（一）PCB发展环境分析.155（二）PCB产业现状分析.1
56（三）PCB市场竞争分析.157（四）PCB需求潜力分析.157三、浙江省印刷电路板市场发
展分析.158（一）PCB发展环境分析.158（二）PCB产业现状分析.158（三）PCB市场竞争
分析.159（四）PCB需求潜力分析.159第二节珠三角地区印制电路板竞争力分析.160一、深
圳市印刷电路板市场发展分析.160（一）PCB发展环境分析.160（二）PCB产业现状分析.1
60（三）PCB市场优势分析.161（四）PCB需求潜力分析.162二、东莞市印刷电路板市场发
展分析.162（一）PCB发展环境分析.162（二）PCB产业现状分析.163（三）PCB市场优势
分析.163（四）PCB需求潜力分析.164三、惠州市印刷电路板市场发展分析.164（一）PCB
发展环境分析.164（二）PCB产业现状分析.164（三）PCB市场优势分析.165（四）PCB需
求潜力分析.165第三节京津地区印制电路板竞争力分析.166一、北京市印刷电路板市场发展
分析.166（一）PCB发展环境分析.166（二）PCB产业现状分析.166（三）PCB市场竞争分
析.167（四）PCB需求潜力分析.168二、天津市印刷电路板市场发展分析.168（一）PCB发
展环境分析.168（二）PCB产业现状分析.168（三）PCB市场竞争分析.169（四）PCB需求
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